VYROBA PLOSNYCH-SPE

Viceurovnova SMT planzeta :

Vicelrovnova planzeta :

S postupem miniaturizace a dalSiho zmensovani soucastek pribyva pozadavkl na rizné mnozstvi nanesené
pasty na plosky na ploSném spoji. Jednou z metod, jak nastavit rozdilné mnozstvi pasty je rlizna velikost otvor(
na planzeté pfi stejné tloustce planZety. Pfi nevhodné zvolené velikosti otvord to ale mizZe zplsobovat
naneseni vétsi vrstvy pdjeci pasty a po pretaveni mohou vznikat zkraty. Proto je vhodnéjsi vyladit mnoZstvi
natisknuté pasty rdznou silou plechu na tiskové planzeté. Pak je mozné v jednom tiskovém kroku nanést jak
malé mnozZstvi pasty napft. pro pouzdra BGA, tak vétSi mnozZstvi pro vétsi soucastky. Na vyleptané planzeté jsou
oblasti, kde je tloustky plechu sniZzena a proto se pfi jednom tisku nanese rizné mnoizstvi pajeci pasty na
pajeci plosky.

3D:

Dalsi vyuziti je 3D planzeta, kterd je urcend k tisku s jiz z vyroby vytvofenymi soucastkami. Ve je zobrazeno
na zadni strané letaku.

Material a technologie vyroby :

Pouzit je vysoce kvalitni nerezovy materidl normy 1.4301 s toleranci tloustky plechu +- 5 um, snizené oblasti v
toleranci +- 15 um, objekty maji toleranci +- 5 %, minimané +- 25 um. Technologie vyroby je fotolitografie,
fezani laserem neumoznuje tuto vyrobu.

Cena:

Je konstantni bez ohledu na pocet padU a je cca 0 50 % vyssi nez bézné planzety.
Technickd doporuceni pro ndvrh :

Obrys snizené ¢asti by nemél byt tvoren Sikmymi Uhly a nebo jen kratké useky, jinak se v nich drzi pasta pfi
tisku. Informace o vzddlenostech jsou na nacrtu, nejsou vsak kritické a ptripadné muizou zasahovat i do padu.
Vyskovy rozdil doporucujeme alespor 50 um, vysledné provedeni je pak : sila plechu/zapusténi 125/75,
150/100, 175/150, 175/125.

Dalsi vyvoj :

ProtozZe naddle probiha dalsi vyvoj, tento navod bude pribézné doplfiovan a prosime i Vas o pfipadné
poznatky.
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Doporucené rozmery pro navrh viceurovnove planzety :
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Ukazky vicedrovnovych planzet a 3D planzet (dole)

NEREZOVE SMT SABLONY:

Pouzivame velmi kvalitni nerez normy 1.4301,
sily 75 - 500 um do rozméru 585 x 736 mm.

Nabizime i dalsi specidlni technologie :
e vicelroviiové planZety

¢ nanopovrch pro lepsi Cisténi

¢ prototypové ekonomické planzety

¢ polishing, tedy vylesténi otvord

¢ 3D pro specidlni aplikace

Kvalitativné jsou tyto planZety ekonomickd varianta laserem
fezanych, technologie vyroby fotolitografie.
Cenu neovliviiuje pocet padu !
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